
Описываются предварительно сформированные композиции в 

профилированной форме, которые содержат полимерные смеси, и применение 

данных предварительно сформированных композиций в профилированной 

форме для заложения апертур. В некоторых вариантах реализации 

предварительно сформированные композиции являются электропроводными и 

способными экранировать излучение EMI/RFI. Полимерная смесь включает 

полисульфидный компонент и компонент на основе простого политиоэфира. 


